
【IEEE出版 |西南大学主办|早鸟价征稿中】第七届计算机工程与应
用国际学术会议（ICCEA 2026）

会议亮点：

限时早鸟优惠：2026年3月10日前投稿，版面费立减400元！
主办单位：211高校-西南大学
往届均于会后3-5个月内完成见刊并被EI检索
沿用往届出版，已申请到IEEE出版，见刊检索有保障
会议特设评优环节，将评选出优秀论文、优秀青年学者报告、优秀海报等奖项

重要信息

会议官网： www.ic-cea.org【查看详情】
会议时间：2026年4月24 - 26日
会议地点：中国·重庆
截稿时间：以官网信息为准（早投稿、早审核、早录用）
录用通知：投递后1周内出结果
会议检索：IEEE Xplore，EI，Scopus

大会简介

第七届计算机工程与应用国际学术会议（ICCEA 2026）将于2026年4月24-26日在重庆召开会

议。ICCEA 2026致力于汇聚全球计算机科学与工程领域的学者、研究人员和产业专家，围绕前沿

技术与创新应用展开深入交流与探讨。本次会议主题涵盖人工智能、大数据分析、云计算、物联

网、边缘计算及其在智能制造、智慧城市、网络安全等领域的交叉应用。大会旨在推动理论研究与

工程应用的有机结合，促进多学科协同创新，分享最新科研成果与技术进展，搭建产学研合作平

台，助力信息技术的可持续发展与数字经济转型升级。该会议为国内外的专家学者提供一个交流研

究成果、分享最新科技信息、探讨未来发展趋势的平台，以期推动该领域理论、技术在高校和企业

的发展和应用，诚邀您到场参加，共同交流。
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ICCEA 2026 已进入IEEE官方列表！！

https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/69962

主办单位

西南大学（Southwest University）是教育部直属，教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合

大学，国家“双一流”建设高校，“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。

往届历史

会议往届均由IEEE出版，最快会后3个月实现EI、Scopus检索！

ICCEA 2025（杭州）：会后4个月见刊，见刊后1个月检索

ICCEA 2024（杭州）：会后3个月见刊，见刊后1个月检索

ICCEA 2023（广州）：会后2个月见刊，见刊后1个月检索

ICCEA 2022（长春）：会后2个月见刊，见刊后1个月检索

ICCEA 2021（昆明）：会后2个月见刊，见刊后3个月检索

ICCEA 2020（广州）：会后2个月见刊，见刊后1个月检索

ICCEA 2020 ICCEA 2021 ICCEA 2022

ICCEA 2023 ICCEA 2024 ICCEA 2025



大会组委

大会荣誉主席

周孟初教授，新泽西理工学院，美国

大会主席

熊辉教授，香港科学技术大学（广州），中国

罗辛教授，西南大学，中国

伍冬睿教授, 华中科技大学，中国

程序委员会主席

Giancarlo Fortino 教授，卡拉布里亚大学，意大利（IEEE Fellow, AAIA Fellow, AIIA Fellow）

高尚策教授，富山大学，日本（IEEE Senior Member）

郑能干教授，浙江大学，中国（IEEE Senior Member）

出版主席

夏云霓教授，重庆大学，中国（IEEE Senior Member）

苟建平教授，西南大学，中国（IEEE Senior Member, CSIG Senior Member, CCF Senior Member）

袁野副教授，西南大学，中国

组织委员会主席

吴迪教授，西南大学，中国

胡伦研究员，中国科学院新疆理化技术研究所，中国（中国科学院高层次人才）

胡鹏伟研究员，中国科学院新疆理化技术研究所，中国

杨绍富教授，东南大学，中国

Yi He 助理教授，William & Mary，美国

宣传主席

曾念寅教授，厦门大学，中国（福建省杰出青年基金获得者、福建省高层次人才、厦门市重点人才）

Tiantian He 研究员，新加坡科技研究局，新加坡

吴昊副教授，西南大学，中国

征稿主题

计算机科学与工程
应用技术
信息科学
工业工程
电子工程学
软件工程
软件技术

智能系统
图像处理
控制技术
计算机网络与安全
计算机图形和图像处理
其余计算机相关主题



论文出版

ICCEA 2026所有会议论文投稿都将经过2-3位组委会专家审稿，最终所有本会议录用的论文将由

IEEE （ISBN号：979-8-3315-8371-2）出版，收录进IEEE Xplore数据库，见刊后由期刊社提交至

EI Compendex和Scopus检索。

联系我们

咨询邮箱：ic_cea@163.com

QQ咨询：924233463

添加微信（备注“ICCEA 2026咨询”）

联系手机(微信同号)：+86-13922150104

↑↑↑

了解更多详细会议信息、投稿优惠

请添加会议老师

校对：李童欣
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